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全文摘要
在2026年第三季度的业绩说明会上，一家科技公司向投资者展示了其卓越的经营成果，包括营收和利润的显著增长。营收同比增长32.86%，归母净利润同比增长38.27%，毛利率达到63.04%，均创下历史新高。亮眼的成绩归功于公司长期坚持的高端化战略及持续的研发投入，高端产品收入占比和单价均有大幅提升。会议还涵盖了新产品的发布计划、产能提升策略以及对未来的展望。面对投资者的提问，公司领导以详实的回答展现了对市场表现的信心及对高端产品需求、产能规划等关键领域的深入规划，体现了公司对未来增长的坚定信念。

章节速览
00:00 鼎阳科技2026年三季度业绩说明会
鼎阳科技2026年三季度营收5.73亿，同比增长32.86%，归母净利润1.54亿，同比增长38.27%。高端产品收入占比40%，同比增长68%。Q3营收2.16亿，同比增长41.17%，归母净利润6200万，同比增长80.36%。高分辨率数字示波器等核心产品线Q3收入增长超五倍。前三季度研发费用1.13亿，同比增长16%，销售费用率降至13%以下。公司对四季度和明年发展充满信心。

05:43 鼎阳科技高端产品需求增长分析
对话围绕鼎阳科技高端产品收入增长展开，提及境内高端产品增速显著，尤其在算力数据中心领域，相关产品收入同比增长五倍。讨论了6000A系列实网、smm 3000系列原表及四扦插系列电源等高端产品，单价分别达3万、5万以上，新原表将进一步提升产品单价，处于国内领先地位。

10:11 67G实验网络分析仪市场需求与客户验证进展
讨论了67G实验网络分析仪在行业中的需求增长，特别是与高速同步相关客户的需求迅猛增长。分享了产品技术领先优势，以及下游客户从40G向67G需求的转变趋势。强调了公司通过长期研发投入和市场拓展，积累了大量测试和订单机会，对未来市场前景表示乐观。

19:11 SNA6000产能挑战与未来展望
讨论了SNA6000系列高端示波器及原表产品需求旺盛，但面临产能不足问题，主要由于供应链干扰，如芯片与PCB交期延长。企业正通过增加设备、产线及供应商合作努力提升产能，预计明年将有井喷式增长。

24:53 物料瓶颈与芯片产能挑战
对话围绕物料瓶颈问题展开，重点讨论了核心MMIC自研芯片流片及通用型芯片产能不足的挑战，特别是AI算力中心对通用芯片产能的虹吸效应。此外，PCB交期延长对订单发货和新产品打样造成影响。指出产能无法满足需求是行业普遍现象，但公司因规模较小，交期相对更短，机制更灵活。

27:49 公司业绩增长与国产替代趋势分析
参会者询问了公司业绩增长的驱动因素及未来目标，尤其是国产替代对业绩的影响。公司表示，业绩增长主要由订单量增加推动，且增长不仅限于特定产品，还涉及万用表、射频微波产品等。公司对未来三年维持30%增速持乐观态度，强调国产替代进入高价值量区间是关键因素。

32:58 算力中心带动测试设备增长，公司优势助力未来发展
对话讨论了算力中心建设对测试设备需求的拉动效应，特别是高端产品如示波器、频谱分析仪等的市场增长。公司凭借全球少数拥有的四大产品线、研发能力、品牌渠道及客户群积累，形成了稳固的竞争优势。未来，算力中心建设将持续推动增长，公司有望在已有高速发展的基础上，实现更高增速，但具体增长率存在不确定性。

38:56 产能规划与指数级增长应对策略
对话围绕订单增长与产能规划展开，指出当前订单呈现指数级增长，公司已开始准备包括采样示波器、矢量网络分析仪、电源和万用表在内的产品产能指数级增长储备。为应对明年的订单爆发，公司提前制定供应链物料计划和生产计划，强调通过供应链提拉而非重资产投入来实现产能提升，确保能满足订单需求，实现持续增长。

42:49 公司收入结构与海外工厂产能状态
讨论了公司收入结构中国内外的拆分与增速，强调了中国、北美、欧洲及亚洲市场的快速增长，特别是国内市场占比提升至全球销售额一半。同时，提及马来西亚工厂满产状态，反映海外市场需求旺盛，整体对国内外市场份额分布表示满意。

44:54 采样示波器与网络分析仪产品进展及市场策略
讨论了采样示波器的研发进度和市场需求，以及网络分析仪的销售策略和市场潜力，强调了产品优化和市场拓展的重要性。同时，提及了实网交货的使用方式和合作伙伴情况，展示了与主流集成方和下游企业的合作进展。

49:59 集成商合作模式与自动化测试设备市场分析
对话讨论了集成商与供应商合作的一对一模式，以及客户在购买探针台系统和开关举证等设备时的独立决策。强调了自动化测试设备的测试速率和稳定性是市场竞争力的关键，尤其是对于高价值的多层PCB生产。供应商通过技术创新和成本优势获得了市场份额，并分析了后续竞争者进入市场的难度，指出技术领先和客户说服是维持竞争优势的重要策略。

55:59 PCB与线缆测试技术升级及市场需求分析
讨论了PCB和线缆测试技术从抽检到全检的转变，以及随着AI算力中心需求增长，对高速率测试设备的需求增加。提到从40G到67G乃至110G、120G的速率提升，预示着未来测试设备将更加普及，可能涉及网络分析、采样示波器等多种测试手段。同时，强调了测试成本和复杂度的挑战，以及企业对测试设备投资的重视。

发言总结
发言人1
主持的业绩说明会主要向投资者汇报了鼎阳科技2026年第三季度的经营情况。首先，他强调了会议内容的保密性和版权归属，提醒参会者不得擅自公开会议内容。随后，他详细介绍了公司的营收、净利润、毛利率以及高端产品销售情况，强调了高端化战略的成果。他提到了三大系列产品的收入增长，并讨论了研发和销售费用的控制，突出了公司对技术进步的持续投入。在回答投资者提问时，他深入分析了高端产品销售对象、产能情况和市场趋势，提供了详实的数据和市场洞察。此外，他强调了研发投入的重要性，并分享了新产品开发和技术创新的进展。最后，他表达了对鼎阳科技未来发展的信心，并感谢了投资者的关注与支持。

问答回顾
发言人1 问：公司取得亮眼的三季报业绩后，高端产品的收入提升是由哪些行业或哪类客户带来的采购需求？
发言人1 答：鼎阳整体增长主要由高端产品带动，尤其是境内高端产品的增速明显。从行业来看，由于下游覆盖行业较多，包括电子、通信、半导体（芯片）以及AI和数据中心相关行业，这些行业投资较大，因此增长较快。其中，算力数据中心带来的增长最为显著，相关产品的收入实现了五倍的增长。

发言人1 问：公司高端产品收入增长中，6000A系列实网和smm 3000系列原表电源的具体情况如何？
发言人1 答：这两个系列的原表和电源产品单价均在3万和5万以上，其中smm 3000系列原表电源将推出一款应用于光芯片光模块的新产品，预计会进一步提升单价。目前，这些产品的订单增长迅猛，尤其是应用于光模块和光芯片企业的电源设备，单价在几千块钱一台。

发言人1 问：67G实验网络分析仪发布后，其与下游客户的验证和对接情况如何？今年和明年的订单展望如何？
发言人1 答：67G实验网络分析仪的需求逻辑与现有算力中心的发展逻辑紧密相关。早在一年前，公司就开始关注并进行相关布局，包括战略客户拓展、销售部门成立以及下游客户测试和小规模购买。目前，该产品在高速同步领域的客户需求迅猛增长，因为公司在该领域具有技术领先优势。尽管PCB市场的份额仍以主流厂商为主，但国内厂家在此市场中看到了蓝海机会，公司已与众多PCB厂和集成客户充分交流并进行产品测试，下游客户积累较多，订单增长可期。

发言人1 问：潼南那边的客户对于40G和67G的使用情况以及下游客户对67G的预期是怎样的？
发言人1 答：客户之前使用过40G产品，现在转向67G的需求逐渐增强。虽然目前40G的量更大，但无论是PCB还是统揽这两类客户，在新订单和测试场景中都对67G有强烈诉求。我们已经适配了67G产品，并且与40G、50G产品在同一系列，能够无缝衔接。部分客户愿意将40G升级到67G。对于未来，67G的需求测试重点将是40G和50G向67G转变的过程，尽管存在一些痛点和卡点，但与系统对接相对顺畅。

发言人1 问：目前SNA6000系列产品的产能、生产调试人员规模以及对未来几年的需求展望如何？
发言人1 答：目前SNA6000系列产品的订单需求旺盛，但最大的痛点在于发货，已接到了较多订单但无法充分满足客户需求。尽管我们在努力通过购买新设备、增加产线及原材料提拉来改善这一状况，但由于部分物料准备需要较长的时间，且市场需求增速超过预期，导致短时间内仍无法有效提升产能以满足订单需求。

发言人1 问：SNA6000系列产品的物料瓶颈主要在于核心的MMIC自研芯片流片上吗？还有其他核心器件或相关人员紧缺的问题吗？
发言人1 答：目前比较困扰的是通用型芯片，而非高端芯片。这些通用芯片由于AI算力中心的影响，产能被虹吸走，尤其是台积电的产能更多地分配给了算力芯片生产，而非用于我们这类产品的芯片生产。虽然流片问题可以通过一次性流片大量生产来解决，但通用芯片产能紧张的问题更为突出，且PCB作为生产其他电子产品必不可少的器件，也存在交期延长的问题。

发言人1 问：我们主业的核心逻辑有没有变化？未来一两年或者三年的目标是否可以看到持续维持30%增速的可能性？
发言人1 答：我们的主业核心逻辑目前没有变化，中高端产品替代是推动增速提升的关键因素。关于未来目标，由于国产替代进入了一个价值量较大的区间，我们有信心维持一个较高的增速，但具体能否达到30%还需观察市场情况和订单增长情况。

发言人1 问：目前良好的增速中，有多少是我们主业四大产品内升和产品升级带来的，有多少比例来自于数据中心相关增量？
发言人1 答：增速的提升主要来自多个方面，包括但不限于主业四大产品内部的升级以及数据中心相关的增量。由于AI算力中心对相关设备需求的增长，特别是批量采购光芯片、光模块及高速线缆等生产线设备，这一部分增长尤为显著。此外，万用表、射频微波产品以及高端示波器等高端产品也表现出良好的增长态势。

发言人1 问：除了特定产品外，公司其他行业如半导体、通信等领域的增速如何？
发言人1 答：除了特定的算力中心相关产品外，公司在半导体行业、通信行业以及其他研究机构中的产品增速也表现不错。这些产品广泛应用于研发实验室，并随着专利相关的生产线大规模建设而产生需求。

发言人1 问：公司具有哪些独特优势支撑长期发展？
发言人1 答：公司拥有全球极少数公司所具备的四个核心产品线——数字示波器、频谱网络信号源等，并且在品牌、研发、渠道和客户群方面具有全球化优势，这是国内同行所不具备的。这些优势在过去几年里持续强化，随着产品研发、品牌积累和客户群拓展，公司的护城河进一步加深。

发言人1 问：面对当前良好的订单形势，公司是否有明确的产能爬坡计划以应对可能爆发的需求？
发言人1 答：目前公司正积极应对快速增长的订单需求，尤其是在当前及明年算力中心建设加速的背景下。然而，对于明年具体产能爬坡计划，由于市场的不确定性，公司暂时无法提供确切的增速承诺，但公司目标显然不止于30%的增长，将根据市场情况灵活调整产能规划。

发言人1 问：我们有没有可能给出一个产能的指引，这个产能指引是指数级增长的，以匹配订单的爆发式增长？
发言人1 答：是的，我们正在为此做准备，因为我们现在面临产能瓶颈，包括丝网、高端丝网和原表等产品都处于轮候状态，无法满足当前订单需求，更不用说明年可能增加的订单了。目前，我们正在规划包括原表、电源和万用表在内的产能指数级增长储备，以应对明年潜在的订单增长。

发言人1 问：我们收入结构中外海部分的增速以及我们在马来西亚工厂的产能现状如何？
发言人1 答：今年我们四大销售区域（中国、北美、欧洲以及除国内以外的亚洲市场）都有非常快的增长趋势，订单量相比去年有很大提升。国内销售额占比已从刚上市时的约20%增长至现在的接近一半，而国外市场也在高速成长。马来西亚工厂目前呈现满产状态，海外业务增长迅速。

发言人1 问：目前我们采用示波器的产品进展以及明年规划是什么样的情况？
发言人1 答：我们正在进行样机的研发和准备工作，样机主要用于调试和整机研发，进度上与现有网络分析仪产品不同。尽管下游对采样示波器产品需求旺盛，但从目前看，我们更侧重于现有产品的销售和市场推广，特别是已发布的高端网络产品系列。采样示波器的研发进展正常，将成为未来新的增长引擎。

发言人1 问：实网交付或使用方式是否需要配合探针台及合作伙伴情况如何？
发言人1 答：实网交付有两种情况：一是针对线缆时，需要与探针台集成方合作；二是针对PCB时，需要配合相应的探针台系统。我们拥有国内最主流且优秀的合作伙伴，不仅与探针台供应商合作，还与众多主流PCB企业及铜板相关企业进行交流沟通和测试验证。集成商通常是一对一的合作模式，且购买实网和探针台等设备是独立进行的，不会受到集成方的影响，目前瓶颈点主要在于实网交付方面。

发言人1 问：对于自动化系统的测试速率应如何衡量？
发言人1 答：自动化系统的测试速率关键在于扫描速度，扫描速度快能够提高生产效率，扫描速度慢则会降低生产效率。我们在技术上具有独特优势，能够确保测试潼南和PCB的高效扫描，从而提升整体生产效率。

发言人1 问：四德测试设备在PCB检测中的优势是什么？
发言人1 答：四德测试设备的优势在于其稳定性，能够24小时不间断进行测试，并且测出来的指标相对稳定。对于PCB生产商来说，这种全天候连续测试和高稳定性是他们非常看重的。

发言人1 问：对于后来者想要进入四德在PCB领域的市场，会面临哪些挑战？
发言人1 答：后来者若想进入四德在PCB领域的市场，会面临较高的技术门槛和成本优势挑战。一旦现有厂商在速度、稳定性等方面达到客户要求，后来者再进入将变得困难重重。

发言人1 问：在光芯片和光模块测试领域，目前的情况如何？
发言人1 答：目前，四德已经覆盖了国内众多主流的光芯片和光模块企业，但每测试一次成本较高，需要专门安排场景和人员。此外，由于现有供应商无法满足全部需求，部分企业不得不启动第二家测试站，而这对于新入行者来说，进入难度较大。

发言人1 问：为什么四德在PCB检测领域的市场份额较大？是否有定量数据表明PCB厂家在测试设备上的投入情况？
发言人1 答：四德在PCB检测领域占据较大市场份额是因为其设备需全天候运行，且针对高端PCB（如多层高速PCB）的测试需求较高，单片成本可能高达几万、几十万甚至上百万。由于PCB生产工厂投资巨大，客户愿意为稳定性更高、技术更先进的设备付出更高的成本。虽然没有具体的定量数据，但可以根据PCB厂家已上市的信息看出，在测试设备上的投入非常巨大。同时，随着AI算力中心的发展，对PCB测试系统的要求将从抽检转变为每块PCB都需要进行测试，这意味着测试设备的需求量将会大幅增加。

发言人1 问：面对未来高速率的发展趋势，网络测试设备的需求会如何变化？
发言人1 答：随着PCB和线缆传输速率越来越高，网络测试设备将成为常态，直至未来可能出现更高速率的标准。目前研发中的更高速率设备（如110G、120G）将应对明年及未来更高的数据需求，而针对线缆的测试方式也将多样化，可能包括采样示波器和其他测试设备。

